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投资者关系活动

类别

□特定对象调研              □分析师会议

□媒体采访                  ■业绩说明会

□新闻发布会                □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名
投资者网上提问

时间 2025年 9月 29日 11:00-12:00

地点 上海证券交易所上证路演中心

上市公司接待人

员姓名

董事兼总经理王策先生，独立董事李越冬女士，总会计师刘永生先

生，董事会秘书李春妍女士。

投资者关系活动

主要内容介绍

1.公司上半年营收增长但净利润下滑，主要原因是什么？

尊敬的投资者您好，感谢您的提问。2025年上半年，公司实现营

业收入3.55亿元，同比增长26.93%，主要得益于公司在核心产品市场

的竞争力和客户需求的稳健增长。归属于上市公司股东的净利润变动

的原因，主要原因系行业竞争加剧，部分产品价格降低，导致毛利率

下降。且公司为夯实长期发展根基、保持技术领先优势而实施的战略

性高强度研发投入，具体来看，上半年公司研发支出占营业收入的比

例高达 28.27%，较去年同期显著提升。同时，公司持续加强高端人才

储备，相应的薪酬投入也有所增加。感谢您的关注。

2.公司在 AI、汽车电子、低空经济等新兴领域有何具体布局和规

划？

尊敬的投资者，您好！公司专注于智能处理器开发，产品主要面

向计算机视觉领域，集成高能效比 NPU和AI CPU，提供算力支持，公

司已开发出 AI算力达 16Tops的边缘计算芯片，在特种行业客户中实



现小批量试用；同时，100Tops算力的芯片正在研发中，可应用于智能

机器人、机器狗等领域；公司布局高可靠性和高性能 MCU微控制器产

品，包括单核及多核技术，可满足智能驾驶、智能座舱等场景需求，

现有 MCU产品已具备商业化应用条件，相关 SoC 项目处于在研阶段，

并持续跟进市场技术趋势；公司通用型芯片（如 FPGA、MCU、ADC/

DAC）从技术角度可覆盖低空经济应用需求，包括无人机、低空飞行器

等场景。产品已应用于电子、通信、控制等特种领域，未来将结合客

户需求适时拓展应用场景。公司始终遵循信息披露法规，具体业务进

展和财务影响请以公开公告为准。感谢您的关注。

3.公司高算力（100Tops）SOC研发进度如何，今年能发布吗？

尊敬的投资者，您好！公司 100Tops 算力的 SOC 芯片目前处于研

发阶段。公司将持续关注技术发展趋势及客户需求，推进相关研发工

作。感谢您的关注。

4.公司 FPGA何时导入14纳米工艺？

尊敬的投资者，您好！公司更高制程的 FPGA目前尚处于研发阶

段。公司将持续关注技术发展趋势及客户需求，推进相关研发工作。

公司始终遵循信息披露法规，具体请关注公司公告及相关信息。感谢

您的关注。

5.8月份公司发文称赴赛力斯交流学习，为后续技术对接奠定了方

向。是否已经和赛力斯展开合作？进行到哪一步了？

尊敬的投资者，您好！公司于 2025年 8月组织团队赴赛力斯进行

技术交流学习，旨在探索潜在合作方向。目前，相关进展属于公司日

常经营范畴，尚未达到信息披露标准。公司将严格遵守信息披露法

规，如涉及重大合作事项，将及时通过指定媒体履行披露义务。感谢

您的关注。

6.公司与燧原科技的合作有哪些具体计划？

尊敬的投资者，您好！公司与燧原科技于 2025年 8月达成战略合

作，双方将围绕大模型、高算力 GPU领域展开深度合作，旨在整合双

方优势资源，共同推动国产人工智能技术的创新与产业应用。感谢您

的关注。

关于本次活动是

否涉及应当披露

否



重大信息的说明

附件清单（如

有）
无

日期 2025年 9月 29日


